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摘 要

漏電流(Leakage)與耦合雜訊(Crosstalk)是目前奈米世代積體電路設計的重要課題，對於漏電流的處理，由於Multiple

Threshold Voltages CMOS(MTCMOS)製程技術不會增加電路設計的複雜度，是近年來相當受到重視的方法。目

前MTCMOS電路的Vth值選用策略為：將關鍵路徑(Critical path)上的邏輯元件以Low-Vth的樣式實現，以維持電路的效

能(Performance)；而非關鍵路徑上的元件則採用High-Vth樣式，以降低漏電流。 本篇論文針對MTCMOS電路，加入考量

雜訊影響的觀點，由於Low-Vth元件的雜訊免疫力比High-Vth元件差，因此在佈局中雜訊較敏感區域中的元件，應該盡量

以High-Vth的樣式實現，以提高電路的強健性(Robustness)與可靠性(Reliability)。但是若這些元件也是在關鍵路徑上，則會

與前述效能的原則而採用Low-Vth樣式互相牴觸。基於前述的觀察與發現，本論文提出：在關鍵路徑上且耦合雜訊嚴重區

域的邏輯元件，應該採用High-Vth樣式，而非Low-Vth樣式，以避免較嚴重的耦合雜訊造成邏輯元件的功能錯誤。以前述

的觀點為核心，本論文提出考量雜訊的MTCMOS電路元件VTH值選擇演算法。以ISCAS89測試電路進行實驗，在不增加

電路時間延遲的限制下，本論文所設計的演算法平均可將耦合雜訊值大於VDD*10%的連接線數目降低17%。
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